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TECHNISCHE DOKUMENTATION
smarttin® chemisch Zinn - Prozess

Chemisch Beschichtung mit Reinzinn (max. 1,5% Antiwhiskerzusatz) von Kupferflaichen mit dem
Stannatech ® 2000H-Verfahren der Firma Atotech RoHS-Konform.

Formate: 100mm x 150mm bis 630mm x beliebig lang, Plattendicke: Flexmaterial (Sonderaufwand) bis
6mm, Schichtstarke: 0,8um bis 1,3um; Kristallgrofle < Tum

® Warenannahme

® Auspacken
Wareneingang Lagerabruf ® Auslagern

® Auftragserstellung

® Fertigungssteuerung

Auftrags-
vorbereitung

Rechnergestutzte Horizontalanlage Typ "Horizon"

Atotech Deutschland GmbH; Nutzlange 30 m,
automatisches Dosiersystem, kontinuierliche

Entfernung von Kupferoxiden/Haftvermittler: 2-stufig
auf H,0, / H,S04-Basis bei 24-26°C Arbeitstemperatur,
Vorbehandlung Gesamtabtrag < 1,5um Kupfer, Schwall- und Spriihtechnik.

Ultraschallunterstiitzte 3-stufige Abscheidung von
chemisch Zinn bei 70°C Arbeitstemperatur, Expositionszeit
Chem. Verzinnung (je nach Schichtstarke) 7,5 - 20 Minuten, durch Ladungs-
austausch (max. 1,3um Cu-Abtrag) Cu + Sn** = Cu** + Sn

Wechselwarmes Spulen mit VE-Wasser im Schwall- und
Spruhverfahren, ultraschallunterstiitzt (gesamt 8 Spul-
Nachbehandlung stationen). Lotstoppmaskenreinigung mittels lonix®,
Sn-Oxidationsschutzschicht mittels PostDip®. Trocknung
und Abkiihlung mit gefilterter Luft.

Entfernung stérender Elektrolytbestandteile,

Kapazitat 50-60 m*/h

® Folieren / Verpacken

¢ Versandbereitschaft herstellen
Versand e | ieferpapiererstellung

® VVersandanmeldung

- gdf. Lieferung direkt an Endkunden
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